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德阳铜包钢棒生产厂家
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镀铜钢是一种铜钢复合材料，是通过电镀工艺将铜金属均匀的覆盖在钢材表面而形成的新型
接地材料。高纯度电解铜通过电解原理,使其完全附着在钢芯上,在铜钢结合面形成合金化分子级
结构，在安装时可有效防止翘皮，开裂，脱落等现象。电气性能很好，表层紫铜材料优良的导电
特性，使其自身电阻值远远低于常规材料。防腐蚀性优越独特，由于铜钢结合界面合金化分子级
结构，所以结合面不会出现残留物，不会出现腐蚀现象；表面铜层较厚（平均厚度大于0.254mm ）
耐腐蚀性强，使用寿命长于40年，可以有效的减轻检修劳动强度。该产品适用于不同土壤湿度、
温度、PH值及电阻率变化条件下的接地防雷。常用作屋顶女儿墙防雷带和垂直接地引上、引下线、
埋地水平接地极、垂直接地极等。铜覆钢接地材料电镀工艺，就找四川健坤科技有限公司。德阳
铜包钢棒生产厂家

镀锌钢和铜覆钢接地材料随土壤厚度的变化规律相同：当一层电阻率大于二层时，冲击电阻
值和厚度呈正相关关系；当一层电阻率小于二层时，冲击电阻值和厚度呈反相关关系；但无论是
一层还是二层电阻率大，当厚度增加到一定程度时，冲击电阻阻值趋于稳定。冲击电阻阻值的特
性和工频电阻阻值随一层土壤厚度变化的特性一致。在外界条件相同的情况下，铜覆钢的工频接
地电阻小于镀锌钢；其次，二者工频接地电阻特性一致，均与双层土壤中一层土壤电阻率成线性
关系，且受一层土壤厚度影响，但增加或减少的速率会慢慢下降并趋于稳定；镀锌钢和铜覆钢的
冲击接地电阻特性基本相同，由于涂层较薄，内导体钢芯磁导率较大，冲击电阻特性以钢为主导。
自贡铜覆钢电话多少铜覆钢接地材料铜层均匀性，就找四川健坤科技有限公司。

目前国内外生产铜覆钢接地材料的工艺主要有电镀法、包覆法、热浸镀法、水平连铸法。用
电镀法生产铜包钢线材的工艺比较成熟，产品质量比较稳定，是目前国内普遍采用的一种生产方
法。线材电镀的连续性决定了电镀工艺控制的困难，所以必须严格执行工艺要求，保证每道工序
的质量，但用电镀法生产的铜包钢线材仍存在铜镀层比较薄、性能较脆、铜层中混有杂质、导电
性差、生产过程中环境污染大等缺点，并且许多生产厂家还需从德国、美国等引进先进的电镀设
备；采用包覆法生产的铜包钢线材具有同心度好，产量高的优点，但这种方法采用无氧铜带生产，
成本高，加工费用昂贵，而且铜与钢芯的结合力不强。

使用寿命长:镀铜钢接地材料利用表层厚达0.254mm铜层的防腐性，同时采用分子间相互渗透
的电镀工艺，增强了铜层与钢芯之间的结合性。和传统材料相比有良好的经济性能并满足全寿命
设备周期管理，符合新材料新工艺新设备范畴。镀铜钢材料的使用寿命是传统镀锌钢接地材料寿
命的3~10倍。导电率高:如果以纯铜的导电率为100%，则镀铜材料的导电率在20%~40%，传统镀锌
钢材料的导电率为8.6%。在高频接地或雷击电流作用下，由于电流的集肤效应，让镀铜钢接地材
料据有接近于纯铜的导电性。铜覆钢接地材料原材料，就找四川健坤科技有限公司。
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四川健坤科技有限公司生产的铜覆钢接地圆线是在圆钢的表面采用电镀的方式覆上一层耐腐
蚀的铜层。上世纪七十年代由于铜的资源日趋紧张，价格一涨再涨，欧美国家出现了铜包钢等材
料代替原先采用的纯铜接地。铜包钢圆线又名镀铜圆钢，铜覆钢圆线。该产品采用先进连续四维
电镀法工艺制作的新型接地体，采用先进的工艺将纯度99.9%铜覆盖至钢芯表面制成，导电性能与
同等直径铜棒相同但造价远低于纯铜，导电性能远胜于镀锌钢材，具有导电性能好，价格低廉等
优点，在石油化工、电力、铁路、通讯等行业得以广泛应用。铜覆钢接地材料结构特点，就找四
川健坤科技有限公司。重庆铜覆钢批发

铜覆钢接地材料电阻率，就找四川健坤科技有限公司。德阳铜包钢棒生产厂家

由于钢和铜合金两种材料物理性质（熔化温度、热导率、线膨胀系数、流动性等）存在比较
大的差异，这就增加了焊接难度。但是铜与铁在高温时的原子半径、晶格类型、晶格常数等比较
接近，在液相中能无限互溶，在固态下，虽为有限互溶，但不易形成脆性金属间氧化物，对焊接
是有利的。通常认为铜不会引起冷裂，但会引起热裂。尽管铜增大了热裂倾向，只要保证高温变
形低于由该成分所决定的临界值，含铜钢可以焊接而无热烈危险。在普通的低合金钢中加入铜还
可以改善融合线和热影响区的韧性。德阳铜包钢棒生产厂家

四川健坤科技有限公司致力于安全、防护，是一家生产型公司。公司自成立以来，以质量为
发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列深受客户的喜
爱。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造安全、防护良好品牌。
健坤科技秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点
竞争力。


